
DO / Conference

Was sind die Materialtrends von morgen? In welchen Bereichen wer -
den die Neuerungen angewandt und und wo stecken die Potentiale 
für innovative Pro  duktgestaltung? Diese und andere Fragen stellt die 
diesjährige Konferenz »smart materials – new design«. 
Im Fokus des Konferenz- und des darauf folgenden Workshoptages, 
stehen der Leichtbau in der Architektur, technische Funktions   tex tilien 
sowie die organische und gedruckte Elektronik.  

Renommierte Referenten präsentieren neue Technologien und Er-
gebnisse. Unternehmen und Forschungsinstitute gewähren den 
Teil nehmern Einblick in ihre Arbeiten und stellen zudem Materialien 
und technische Verfahren im Rahmen einer kura tierten Sonder-
ausstel lung vor. Anwendungen, Prototypen und serienreife Produkte 
werden im Messebereich DO / Industry gezeigt.

Die Konferenz richtet sich an Branchenvertreter aus der Wirtschaft, 
der Wissenschaft, aus Design und Architektur.

Nehmen Sie teil an dem interdisziplinären Diskurs und tauschen Sie 
sich aus mit den Entwicklern und Anwendern »intelligenter Mate-
rialien«.

Die Designers’ Open 2011 steht unter der Schirmherrschaft des 
sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich.

Das Festival 
für Design 
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 28.10.2011
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designersopen.de

Moderation
Prof. Detlef Rahe, Institut für  Integriertes Design, 
 Hochschule für Künste Bremen

9:00 Ankunft der Teilnehmer und Akkreditierung
9:30 Grußwort
9:35 Keynote Prof. D. Rahe, Institut für Integriertes Design, 

HfK Bremen

Session 1
► Leichtbau in der Architektur

10:00 T. Schwinn, ICD Universität Stuttgart
Manufacturing Reciprocities – Umsetzung biomimetischer 
Entwurfs strate gien mittels robo tischer Fabrikation

10:30 Dr. T. Schmidt, Werner Sobek Stuttgart 
third skin –  Gebäudehüllen, unsere dritte Haut

11:00 S. Weiland, Mark Offermann GF Tudalit Marken-
verband e.V.  Gestalten mit Textilbeton

11:30 Zusammenfassung und Fragerunde mit den Referenten
12:00 Mittagspause

Session 2
► Funktionstextilien

13:00 Prof. Dr. W. Hufenbach, Dr.-Ing. N. Modler, M. Krahl, 
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik Dresden 
Textilverstärkte Leichtbaukom ponenten mit hoher 
Funk tionsintegration

13:30 A. Neudeck, D. Zschenderlein, U. Möhring, TITV Greiz
Welchen Nutzen liefern textilbasierte Mikrosysteme?

14:00 I. Schindler, C. Wölfel, Institut für Textil maschinen und 
Textile Hochleistungswerkstofftechnik Dresden 
Integration von Medizin- und Rehabilita tionstechnik in 
körpernahe Textilien 

14:30 Zusammenfassung und Fragerunde mit den Referenten
15:00 Kaffeepause und geführter Rundgang durch die 

Aus stellung

Session 3
► Organische und gedruckte Elektronik

16:30 Prof. Dr. R. Baumann, TU Chemnitz / Fraunhofer Institut 
ENAS Printed Smart Objects für das Internet der Dinge

17:00 Mareike Gast Industrial Design, Frankfurt am Main
Dünn, fl exibel, farbig, transparent – die Potentiale 
gedruckter organischer Elektronik aus  Designer-Sicht

17:30 Abschlussdiskussion und Impulse für den folgen den 
Tag / Workshop

18:30 Networking - Dinner (kostenpfl ichtig, bis ca. 24:00 Uhr)

Fr 28.10.2011
DO / Conference
Programm



 Teilnahme Konferenz: Vollzahler
  160 Euro / 120 Euro *

 Teilnahme Vollzahler + Networking-Dinner
  185 Euro / 145 Euro *

 Teilnahme Konferenz: ermäßigt **
  80 Euro / 60 Euro *

 Teilnahme ermäßigt + Networking-Dinner **
  105 Euro / 85 Euro *

 *  Frühbucherrabatt bei Buchungen bis 15.09.2011 
 ** Für Schüler und Studenten
  Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt

 Ich möchte mehr Informationen zum Workshop programm 
am 29. September 2011 erhalten.

► Anmeldung / Antwortfax

Verbindliche Anmeldung zur DO / Conference 
»smart materials — new design« 
Zeit: 28.10.2011. Ort: Leipziger Baumwoll spinnerei, 
Galerie Dogenhaus, Spinnerei straße 7, 04179 Leipzig. 
Konferenzsprache: Deutsch

► Im Preis inbegriffen

Teilnahme an der DO / Conference und Führung durch 
die Sonderausstellung / Verpfl egung während der Kon-
ferenz am Tag (warmes und kaltes Speisen angebot, 
Getränke) / umfangreiche Konferenzmaterialien / 
kostenfreier Besuch der Messe

► AGB

Anmeldeschluss ist der 20. Oktober 2011. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eintreffens berücksichtigt. 
Nach erfolgter Anmeldung senden wir Ihnen eine Eingangsbestätigung 
und die Rech nung über die Teilnahmegebühr per E-Mail zu. Der Rechnungs-
betrag ist nach Erhalt sofort fällig. Eine kostenfreie Stornierung ist in 
Ausnahmefällen bis 30.09.2011 möglich. Danach werden 50% der Teilnahme-
gebühr berechnet.

In Ausnahmefällen notwendig werdende Änderungen des Konferenzpro-
gramms, des Veranstaltungstermins, der Referenten oder des Veranstaltungs-
ortes behält sich der Veranstalter im zumutbaren Umfang vor. Muss die 
Konferenz infolge höherer Gewalt oder auf behördliche Anordnung abgesagt, 
verschoben, verkürzt oder geschlossen werden, besteht kein Anspruch auf 
Ersatz der hieraus entstehenden Schäden.

► Teilnehmer

Unternehmen

Abteilung / Position

Vorname / Nachname

Straße / Postfach

Land / PLZ / Ort

Telefon / Fax

E-Mail / Website

Datum / Unterschrift

Unternehmen (Stempel)

► Rechnungsadresse (falls abweichend)

Firma

Straße / Postfach

Land / PLZ / Ort

► Bitte senden Sie das Formular an:

H&N Kultur- und Projektmanagement GbR
Naumburger Straße 44
04229 Leipzig
Tel.: + 49 (0) 341 200 18 84
Fax: + 49 (0) 341 200 18 80
conference@designersopen.de
www.designersopen.de
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